




































































专利名称(译) 紧凑型校准机械三维超声探头

公开(公告)号 US20190083061A1 公开(公告)日 2019-03-21

申请号 US16/131307 申请日 2018-09-14

申请(专利权)人(译) VERATHON INC.

当前申请(专利权)人(译) VERATHON INC.

[标]发明人 CHOI JOON HWAN

发明人 CHOI, JOON HWAN

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08 A61B6/00

CPC分类号 A61B8/42 A61B8/483 A61B6/5258 A61B8/58 A61B8/085 A61B8/4254 A61B8/4461 A61B8/4466 A61B8
/4483 A61B8/4494 A61B8/587 G01S7/5205 G01S15/8911 G01S15/8915 G01S15/8936

优先权 62/559791 2017-09-18 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本文描述的系统和方法允许三维（3D）超声探头的紧凑校准。在一个实
施例中，用于超声探头的校准装置具有开口端以接收超声探头的鼻部;包
括内表面的封闭端;目标固定到内表面，目标包括具有与内表面不同的声
学特性的回声吸收或回声反射材料。校准装置的内部宽度尺寸不超过超
声波探头的最大鼻部直径的两倍。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/378e58d1-584a-4b92-8e2a-3b2d31a4e3ce
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http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190083061%22.PGNR.&OS=DN/20190083061&RS=DN/20190083061

